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學系 半導體應用學士學位學程 
招生名額 4 

新住民外加名額 1 

篩 

選 

條 

件 

須符合下列條件之一者: 

(一)曾參與物理、化學相關社團者且提供相關證明文件。 

(二)曾參加過中小學科學展覽。 

(三)可提供高中物理、化學等相關理學課程的學習成果。 

(四)曾選修或研習半導體相關課程者。 

(五)在理學相關領域具有特殊才能或有獨特潛力展現。 

(六)曾參加大學或企業舉辦之半導體相關營隊，對半導體學習領域有興趣者。 

(七)曾參訪半導體企業，對半導體的生產很感興趣，未來想從事半導體相關領域工作

者。 

(八)其他特殊成就或表現，且具備佐證資料者(如：小論文成果證明、…) 

(九)具不同教育資歷學生：包含境外臺生、新住民及其子女、經濟弱勢學生、實驗教育

學生、持境外學歷報考且同時持國外具公信力之入學用大型測驗成績者。 

競賽項目與報考學系具關聯性為主，並無指特定競賽，且可提供高中階段歷年資料。

如考生因競賽停辦，仍可提供歷年參與競賽資料、擬競賽之作品或相關作品、資料。

篩選條件，得參採競賽結果，而非報名或參加。不以競賽獲獎作為單一標準，比賽之

作品或表現，及事前準備過程、賽後心得經驗，考生可提供相關資料、事證，納入評

量。 

指
定
繳
交
資
料 

一、報名表。 

二、各類報考資格考生應繳學歷證件資料(或國外具公信力之入學用大型測驗成績、自學

成績證明）。  

1. 學歷證明/成績證明：學歷證明(如學生證、畢業證書、非學校型態實驗教育學生身

分證明、境外學歷或其他同等學力證明影本等）。考生如無法提出高中(職）在學

成績證明者，得以其他成績證明取代，並於該成績證明內敘明理由。 

2. 身分證明： 

(1) 新住民：請檢附新住民子女學生及父、母之戶籍謄本(須載明父或母之國籍）； 

(2) 經濟弱勢身份：請檢附戶籍地所在縣、市政府、鄉、鎮、市、區公所開具之中低

收入戶證明文件正本。 

三、自傳及符合篩選條件之說明(限 500-1,000 字內）。 

四、高中歷年成績單。 

五、符合篩選條件之審查資料。 

六、其他有利審查之資料(如活動研習證書、競賽證明、社團證明…等相關有利資料）。 

甄試項

目及佔

分比例 

甄試項目 佔總成績比例 同分參酌順序 備註 

一 面試 50% 1   

二 書面審查 50% 2  

甄試 

方式 

1.所有符合報考資格之考生均須參加面試。 

2.優先錄取不同教育資歷學生 1 名(具備新住民或新住民子女身分、低收入戶或中低收

入戶資格、特殊境遇家庭子女身分)。 
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學系 半導體應用學士學位學程 
招生名額 4 

新住民外加名額 1 

學系 

特色 

一、 模組課程：本學程致力培養學生具備半導體領域具備專業知識與技能，課程設計

以半導體實用基礎課程與專業為主，並依據半導體產業鏈上游的設計、中游的製

造、與下游的封裝測試的分工方式，做為本學程之三個發展方向與重點。 

二、 證照輔導：為落實學生學習效能，本學程規劃有半導體相關專業證照的輔導課

程，並將考照專業內容融入相關課程中，系統性地引導學生考取產業界所認可之

經濟部工業局所特推出之「數位 IC設計」、「半導體佈局設計工程師」及「半導

體封裝工程師」等能力鑑定。透過實作與測驗並重的學習模式，作為求職或升學

的重要能力證明，以強化職場競爭力。 

三、 完整實習制度：本學程除了積極參與勞動部就業學程計畫，安排學生於大四下學

期進入企業實習外，更以鄰近之嘉南地區半導體相關企業為主要實習標的，如嘉

義的千附(ChenFull)精密、瑞典康法(Camfil)集團，及台南的東京威力科創(TEL)、

艾司摩爾(ASML)、微影(Photronics)半導體、迪恩士(SCREEN)半導體、富士紡

(Fujibo Holdings)精密等企業，及即將於 2028 年開始量產的台灣積體電路製造股份

有限公司(TSMC)之 CoWoS 嘉義先進封裝廠、連同已與本校簽有產學合作協定書

之日月光投資控股股份有限公司與環球晶圓股份有限公司等，都是本學程學生主

要的實習基地。 

四、 就業機構：畢業後在半導體產業，可以從事的工作：半導體工程師、IC 設計工程

師、製程工程師、設備工程師、IC 封裝/測試工程師；也可以從事半導體的週邊產

業，如半導體生產所需的關鍵環境、材料、設備等龐大的周邊產業，包括無塵

室，光刻機、蝕刻機、沉積設備，控制晶圓上的圖案和材料層。還有作為基板的

矽材、光刻膠、特殊氣體以及多種化學品靶材，和半導體測試設備設施的企業。 

五、 升學輔導：設有專題研究、專題製作等課程，專案輔導升學國內外知名研究所。 

六、 海外學習機會多：學生可透過海外學習獎勵金，參加海外雙學位計畫、海外學

習，海外志工等，並有開辦至海外半導體相關之研究室、企業及大學進行海外學

習活動。 

 

 聯絡 

資訊 
電話 05-2721001# 2601 廖小姐 網址 https://sa.nhu.edu.tw/ 


